
Communiqués de presse
IBM dévoile la première technologie de puce de 2 nanomètres au monde, ouvrant
ainsi une nouvelle frontière pour l’industrie des semi-conducteurs

Une nouvelle étape dans l'évolution des puces qui permettra de faire des progrès considérables en
matière de performances et d'efficacité énergétique

ALBANY, NY – le 6 mai 2021  : IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui une percée dans la conception et le
procédé de création des semi-conducteurs avec le développement de la première puce au monde annoncée
avec la technologie des nanofeuilles de 2 nanomètres (nm). Les semi-conducteurs jouent un rôle essentiel dans
tous les domaines, de l'informatique aux appareils ménagers, en passant par les dispositifs de communication,
les systèmes de transport et les infrastructures critiques.

 

La demande de performances et d'efficacité énergétique accrues des puces continue d'augmenter, notamment
à l'ère du Cloud hybride, de l'IA et de l'Internet des objets. La nouvelle technologie de puce de 2 nm d'IBM
contribue à faire progresser l'état de l'art dans l'industrie des semi-conducteurs, en répondant à cette demande
croissante. Elle devrait permettre d'atteindre des performances 45 % plus élevées, ou une consommation
d'énergie 75 % plus faible, que les technologies des puces actuelles les plus avancées de 7 nm[i].

 

Les avantages potentiels de ces puces avancées de 2 nm pourraient être les suivants :

Quadrupler la durée de vie des batteries des téléphones portables , en ne demandant aux
utilisateurs de recharger leurs appareils que tous les quatre jours[ii].

Réduire l'empreinte carbone des datacenters, qui représentent 1 % de la consommation d'énergie
mondiale[iii]. Remplacer tous leurs serveurs par des processeurs de 2 nm pourraient réduire ce chiffre de
manière significative.

Accélérer radicalement les fonctions d'un ordinateur portable , qu'il s'agisse d'accélérer le
traitement des applications, de faciliter la traduction des langues ou d'accélérer l'accès à l'internet.

Contribuer à une détection plus rapide des objets  et à un temps de réaction plus court dans les
véhicules autonomes comme les voitures sans chauffeur.

 

« L'innovation d'IBM reflétée dans cette nouvelle puce de 2nm est essentielle pour l'ensemble de l'industrie des
semi-conducteurs et de l'informatique », a déclaré Darío Gil, SVP and Director of IBM Research . « C'est le
produit de l'approche d'IBM consistant à relever des défis technologiques difficiles et une démonstration de la
manière dont les percées peuvent résulter d'investissements soutenus et d'une approche collaborative de
l'écosystème R&D. »
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IBM à la pointe de l'innovation en matière de semi-conducteurs

Cette dernière avancée s'appuie sur des décennies de leadership d'IBM en matière d'innovation dans le
domaine des semi-conducteurs. Les efforts de la compagnie en matière de développement de semi-conducteurs
proviennent de son laboratoire de recherche situé dans l'Albany Nanotech Complex à Albany, NY, où les
scientifiques d'IBM travaillent en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour
repousser les limites du passage à l’échelle et des capacités des semi-conducteurs.

Cette approche collaborative de l'innovation fait d'IBM Research Albany un écosystème de premier plan au
niveau mondial pour la recherche sur les semi-conducteurs et crée un solide pipeline d'innovation, contribuant à
répondre aux demandes de fabrication et à accélérer la croissance de l'industrie mondiale des puces.

L'héritage d'IBM en matière d’avancées dans le domaine des semi-conducteurs comprend également la
première mise en œuvre des technologies de procédés de 7 nm et de 5 nm, la DRAM à cellule unique, les lois de
Dennard Scaling, les photo-résistances amplifiées chimiquement, les circuits d'interconnexion en cuivre, la
technologie du silicium sur isolant, les microprocesseurs multicœurs, les diélectriques de grille High-K, la DRAM
intégrée et l'empilement de puces en 3D. La première offre commerciale d'IBM comprenant les avancées d'IBM
Research en matière de 7 nm sera lancée dans le courant de l'année dans les Power Systems IBM basés sur
POWER10.

 

50 milliards de transistors sur une puce de la taille d'un ongle  

L'augmentation du nombre de transistors par puce peut les rendre plus petits, plus rapides, plus fiables et plus
efficaces. La conception en 2 nm démontre la mise à l'échelle avancée des semi-conducteurs à l'aide de la
technologie des nanofeuilles d'IBM. Son architecture est une première dans l'industrie. Développée moins de
quatre ans après l'annonce par IBM du design en 5 nm, cette dernière avancée permettra à la puce en 2 nm de
contenir jusqu'à 50 milliards de transistors sur une puce de la taille d'un ongle.  

Un plus grand nombre de transistors sur une puce signifie également que les concepteurs de processeurs
disposent de davantage d'options pour introduire des innovations au niveau du cœur afin d'améliorer les
capacités pour les applications de pointe comme l'IA et le Cloud, ainsi que pour ouvrir de nouvelles voies pour
la sécurité et le chiffrement renforcés par le matériel. IBM met déjà en œuvre d'autres améliorations innovantes
au niveau du cœur dans les dernières générations de matériel IBM, comme l’IBM POWER10 et l’IBM z15.

 

À propos d’IBM

IBM est un leader mondial du Cloud hybride et de l'IA, ainsi que des services aux entreprises, qui aide ses
clients dans plus de 175 pays à capitaliser sur les connaissances issues de leurs données, à rationaliser leurs
processus métier, à réduire leurs coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs. Près de 3
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000 entités gouvernementales et entreprises dans des domaines d'infrastructures critiques tels que les services
financiers, les télécommunications et les soins de santé font confiance à la plateforme de Cloud hybride d'IBM et
à Red Hat OpenShift pour influer sur leurs transformations numériques rapidement, efficacement et en toute
sécurité. Les innovations révolutionnaires d'IBM en matière d'IA, d'informatique quantique, de solutions Cloud
spécifiques à certains secteurs et de services aux entreprises offrent des options ouvertes et flexibles à nos
clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d'IBM en matière de confiance, de transparence, de
responsabilité, d'inclusivité et de service.

 

Pour en savoir plus : https://www.ibm.com/fr-fr
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[i] Based on the projected industry standard scaling roadmap

[ii] Based on current usage statistics for 7 nm-based cell phones

[iii] https://science.sciencemag.org/content/367/6481/984
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